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Sposéb otrzymywania form drukowych
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Przedmiotem wymnalazku jest sposéb otrzymymwa-
nia - form dla druku wypuklego, mplaskiega
i wkiestego.

W przemysle poligraficznym prowadzi sie druk
wiekszych makladéw przy uzyciu form metalo-
wych, bagdZz sporzadzonych z matryc przez odwzor-
cowanie ich powierzchni drogg galwanicznego ma-
noszenia metalu, bgdz form przygotowanych w po-
staci tak zwanych dwumetalowych [ptyt offsetowych
wykonanych przez galwaniczne manoszenie powlok

metalowych na podtoze innego metalu lub wreszcie

form drukowych majacych ksztalt cylindréw pokry-
tych na powierzchni warstwg naniesionego ‘galwa-
nicznie metalu.

Dirukujgcg powienzchnie form stanowi zazwyczaj
warstwa miedzi o grubosci od 0,02 do 0,4 milimetra.
W niektorych technikach idruku powierzchnie form
przygotowanych |[do duzych makladéw utwardza sie
przez naniesienie na miedz drogg galwaniczng cien-
kiej warstwy chromu lub miklu. Natomiast w dru-
ku ptaskim prowadzonym z dwumetalowych plyt
offsetowych warstwa .chromu lub mniklu matozona
na podklad miedziowy w miejscach miedrukujgcych
formy jjest mieodzowna, poniewaz jej obecnos§é wy-
nika z zasady tej techniki druku.

W przemysle poligraficznym galwaniczne nano-
szenie warstw miedzi prnzy sporzadzaniu form dru-

kowych odbywalo sie dotychczas z zastosowaniem -

kapieli elektrolitycznych zawierajacych siarczan
miedzi it kwas siarkowy. Gestosé katodowa pradu
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. jaka mozna poslugiwaé sie przy kstosowamiu tego

rodzaju kapieli jest miewielka i mie przekracza
zazwyczaj 15 A/dem?, dlatego tez czas osadzania
warstwy metalu w kapieli galwanicznej ijest dios§é
dlugi, co powaznie ogranicza mozliwosé wykony-
wania form ldrukowych. Ponadto duzym manka-
mentem form idrukowych wykonanych przy muzyeciu
kapieli galwanicznych opartych na miedziowych
elektrolitach siarczanowych jest miewystarczajgca
plastyiczno$é otrzymywanych powlok metalu oraz
wystepujace w metalu formy miekorzystne mapre-
zenia wewnetrzne.

iZnane sa réwmiez kagpiele galwaniczne innych
typéw, jak np. fluoroboranowe, fosforanowe, szcza-
wianowe, nadchloranowe, jednakze ze wzgledu na
wystgpujgce wady stosowane 'sa w praktyce bar-
dzo rzadko. Kapiele fosforanowe wymagajg bardzo
starannego nadzoru amnalityicznego ia istosowane ges-
tosci katodowe pragdu nie przekraczajg 5. A/dcms2.
Kapiele fluoroboranowe wprawdzie pracuja przy
gestosci pradu do 35 A/dem2 s3 fjednak Hrujace,
wymagaja szczelnych wurzgdzen ' wentylacyjnych
i wanien o specjalnej wykladzinie. Kgpiele szcza-
wianowe i nadchlorowane sg malo trwale.

TIstota wynalazku jest otrzymywanie form dru-
kowych Pprzez mlatozemie warstwy miedzi elektro-
litycznie z zastosowaniem elektirolitu opartego ina
wodnym roztworze aminosulfonianu miedzi lo wzo-
rze Cu/SO; NH,/,. Kapiel do stosowania sposobu
wedlug wynalazku {posiada stezenie aminosulfo-
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nianu w granicach od 200 do 500 g/litr roztworu
przy pH 11,0 do 2,2 i temperature mie przekraczajaca
70°C, przy czym w miare wzrostu stezenia roztworu
obniza sie jego pH. Kwadny odczyn kapieli mzys-
kuje sie przez dodanie kwasu, najkorzystniej kwa-
su aminosulfonowego. -

W wyniku stosowania sposobu wedlug wynalaz-
ku uzyskuje sie formy drukowe z miedzi wysoce
plastycznej o mniskich naprezeniach wewmetrznych,
kilkakrotnie nizszych od maprezen powstajgcych
w powlokach metalu otrzymywanych z kapieli
galwanicznych zawierajacych siarczan miedzi
i kwas siarkowy.

Formy drukowe otrzymywane sposobem wedlug
wynalazku sg barwy jasnorézowej i posiadajg
drobniokrystaliczng strukture miedzi.

Spos6éb wedlug wynalazku pozwala otrzymywaé
miedziowe formy drukowe 1z kagpieli aminosulfono-
wych przy gestodciach katodowych pradu wyno-
szacych do 50 A/dem2, lprz"y czym obszar roboczy
kapieli powieksza sie ze wzrostem stezenia amino-
sulfonianu miedzi.

Mozliwoéé stosowania wysokich gestosei katodo-
wych prgdu pozwala na znaczne skrécenie czasu
sporzadzania ﬂorrm w jporéwnaniu =z czasem mnie-
zbednym dla uzyskania warstwy metalu o takiej
samej grubosci z konwencjonalnej kagpieli siarcza-
nowej, zwlaszcza, ze wydajno§é katodowa procesu
jest bliska 100% oraz nie zalezy od odczynu i ste-
zenia kapieli. Wykonywanie form drukowych spo-
sobem wedlug wymnalazku nie wymaga stosowania:
dodatkowych urzadzen. - Poszczegdlne operacje
i kontrola procesu nie stwarzajg wiekszych trud-
noéci. :

Przyklad otrzymywania galwanostereotypow.

Powierzchnie matrycy pokrywa sie w zmany spo-
s6b warstwg przewodzacg prad elekiryczny i za-
~ nurza matryce w kgpieli galwanicznej zawierajg-
cej aminosullfonian miedzi w iloéci 250 g/l roztworu

przy pH 2022 uzyskanym przez dodanie do ka-
" pieli kwasu aminosulfonowego, przy czym elek-
trolityczne osadzanie metalu na matrycy prowadzi
sie przy gestosci katodowej prgdu 7 A/dem? w tem-
peraturze 18—25°C z zastosowaniem anody wyko-
nanej z miedzi elektrolitycznej z dodatkiem fosfo-
ru. Czas wykonania formy o grubosci miedzi 0,4
mm wynosi okolo 6 godz. Formeg po zdjeciu z ma-
trycy podlewa sie stopem w =znany sposéb dla
uzyskania pozgdanej wysokiosci.

Przykiad otrzymywania dwumetalowych form
offsetowych.
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Plyte metalowag pokrywa si¢ wstepnie warstwg
miedzi w alkalicznej kapieli cyjankiowej, w znany
spos6b plucze i zanurza w kapieli galwanicznej
zawierajgcej aminosulfonian miedzi w ilosci 350
g/l roztworu przy pH 1,418 uzyskanym (przez do-
danie do kapieli kwasu aminosulfonowego, mo czym
prowadzi sie osadzanie warstwy miedzi na [plycie
przy gestosci katodowej prgdu 25 A/dem? w ftem-
peraturze 20—25°C z zastosowaniem anody wyko-
nanej z miedzi elektrolitycznej z dodatkiem fos-
foru. Czas nakladania miedzi na plyte przy grubo-
$ci warstwy 0,02 mm wynosi 3 minuty.

Plyte offsetows po miedziowaniu plucze sie W
wodzie i pokrywa warstwa chromu lub mniklu, po -
czym nanosi 'warstwe kopiowa, naswietla przez dia-
pozytyw i po wymyciu nieutwardzonej czesci war-
stwy kopiowej wytrawia sie warstwe chromu ‘do
odstonigcia miedzi w czesciach miedrukujacych for-
my W znany 'sposob.

Przykilad otrzymywania form dla druku wkle-
stego.

Cylinder rotograwiurowy pokryty w znany spo-
s6b idzielaca warstwa srebra wprowadza sie do
kapieli galwanicznej zawierajgcej aminosulfonian
miedzi 'w iloSci 400 g/l roaztworu przy pH 1,0—1,5
uzyskanym przez dodanie do kgpieli kwasu ami-
nosulfonowego po iczym prowaldzi osadzanie ko-
szulki drukowej przy gestoéci katodowej pradu
40 A/decm? w ‘temperaturze 30—45° z zastosowaniem
anody wykonanej z miedzi elektrolitycznej z do-
datkiem fosforu.

Po wyjeciu cylindra z kapieli i ophtukaniu dalsze
operacje jlak polerowanie przenoszenie kopii na po-
wierzchnig¢ koszulki drukowej i trawienie dla oftrzy-
mania wlasciwej formy drukowej oraz chromo-
wanie dla zwigkiszenia trwatosci formy prowadzi sie
W znany sposob.

‘W kapieli galwanicznej o podanym wyzej skla-
dzie i przy wymienionych parametrach pracy pro-
wadzié mozma réwniez operacje pogrubienia cylin-
dréw miedzianych. )

Zastrzezenie patentowe

Sposéb otrzymywania form drukowych, przez
elektrolityczne osadzanie warstwy miedzi ma zgda-
nym podlozu, znamiénny tym, ze poddawane obréb-
ce podloze zanurza sie¢ w kapieli ‘galwanicznej za-
wierajgcej amiinosulfonian miedzi w ilosci od 200—
500 g/l rotworu, przy czym proces osadzamia war-
stwy miedzi prowadzi sie w temperaturze do 70°C,
przy pH kabieli niajkorzystiiiej 11,6—2,2.

ZG .,,Ruch” W-wa, zam. 568-10, nakl. 220 egz.
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